
 
 

Zle pripravený podklad. 
Podklad bol penetrovaný  fasádnou penetráciou a následne stierkovaný lepidlom.  
 
Podklad: 
Podklad musí byť znovu presieťkovaný a prikotvený tanierovými hmoždenkami cez sieťku 
min 5-6 ks /m2. Podklad musí byť pripravený tak aby unieslo zaťaženie obkladu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zle pripravený podklad. 
Podklad bol natretý Adhéznim Mustekom a následne neodbornou nalepenou sieťkou.  
 
Podklad: 
Na podklad musí byť nalepená sieťka podľa technologického postupu a prikotvená 
tanierovými hmoždenkami cez sieťku min 5-6 ks /m2. Podklad musí byť pripravený tak aby 
unieslo zaťaženie obkladu. 
 

 
 

 


